
國立中央大學　函

 
地址：32001桃園市中壢區中大路300號
承辦人：馮雯稘
電話：034227151分機27063
電子信箱：fwc20240131@ncu.edu.tw

 
受文者：如正副本
 
發文日期：中華民國113年10月23日
發文字號：中大研學字第1139902283號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：來文相關資料 

主旨：檢送本會2025「TSIA半導體獎：博士研究生」與「TSIA半
導體獎：具博士學位之新進研究人員」申請辦法與申請表
等相關附件，請惠予公布並推薦優秀博士研究生與具博士
學位之新進研究人員參選。

說明：
一、依中華民國113年10月15日該會(一一三)導協字第049號函

辦理。
二、「TSIA半導體獎：具博士學位之新進研究人員」之獎項申

請資格為大學新進研究人員(含教師、研究人員、博士
後)取得博士學位後5年內，在台灣學校從事研發及教學滿
2年，以申請截止日為基準。其設立目的為獎勵國內傑出
具博士學位之新進研究人員積極從事半導體之學術研究、
發明或致力投入產業合作並有具體貢獻者。

三、因有申請名額限制，本校最多可推薦3名，如欲申請者請
於113年12月6日(五)前回覆本承辦人，俾利後續推薦作業
進行。

 
正本：學院系所
副本：
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檔　　號：

保存年限：
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